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ULTRA DIAMOND CLEAR | MAXIMUM UV PROTECTION | DEEP CASTING

EpoxyPlast 3D B50 Deep Pour to wysoce
przezroczysty, grubowarstwowy system
utwardzaczy o niskiej lepkosci (5 cm przy maks.
20°C) 2K na bazie zywicy epoksydowej o powolnej
krzywej egzotermicznej i niskim wydzielaniu ciepfta.

Doskonata formuta zapobiegajgca zétknieciu
dzieki blokerom UV i dodatkom N-neck
kwalifikuje ten produkt do bardzo szerokiego
spektrum zastosowanh i najbardziej
indywidualnych  projektdw  artystycznych i
rzemieslniczych.

Za pomocq zywicy EpoxyPlast 3D B50 Deep Pour
mozna tworzyé przede wszystkim wysoce
przezroczyste stoty rzeczne, meble, lampy lub
alternatywne, wysoce przezroczyste, podobne do
szkta, pozbawione pecherzykow odlewy, co jest
istotne szczegdlnie w obrdbce drewna i rzemiosle.
Oczywiscie, mozliwe jest mieszanie ze wszystkimi
przezroczystymi, nieprzezroczystymi lub
pudrowymi kolorami i barwnikami.

@ () € @

DIAMENTOWA ,£ WYSOKOSC OCHRONA BEZ , PROPORCIE WY SO0KI
PRZEJRZYSTOSC ODLEWUS CM PRZED UV PECHERZYKO MIESZANIA POLYSK
W POWIETRZA 2:1

CECHY | ZALETY:

* Przejrzystos¢ w obu komponentach zapewnia catkowicie krystalicznie czysty efekt
e Doskonata ochrona przed promieniowaniem UV dzigki HALS i blokerom UV
¢ Zalecana wysokosé odlewu do 5,0 cm lub wyzsza w nizszych temperaturach
o Doskonate samoodpowietrzanie, zapewniajgce wykonczenie bez pecherzykoéw powietrza
» Niska lepkosé
e Prawie bezwonny i wolny od lotnych zwigzkéw organicznych (wolny od LZO)
e Proste proporcje mieszania 2:1 wedtug proporcji wagowych A+B
¢ Nadaje sie do kontaktu z zywnoscig
e Kompatybilny m. in. z drewnem, betonem, szktem, metalem, tkaninami
z widkna szklanego i weglowego, kamienia naturalnego,
piasku kwarcowego, marmuru, granitu
e Czas obrébki (20°C): ok. 16 godzin w zaleznosci od ilosci materiatu
e Zalecana temperatura otoczenia: 17°C - 25°C
(wysokoéé odlewu 5 cm przy maks. 20,0°C)
e Ultra przejrzysta (diamentowy) w obu sktadnikach.
e Samopoziomujgcy system epoksydowy 2K
e Ekstremalnie niski skurcz (<0,1%)
e Bardzo dobra odpornosé chemiczna i termiczna
e Odporna na zétknigcie termiczne po utwardzeniu
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EpoxyPlast 3D B50 Deep Pour to wysoce przezroczysty, grubowarstwowy system utwardzacza 2K na bazie zywicy
epoksydowej o niskiej lepkosci, charakteryzujqcy sie niskim wydzielaniem ciepta i utwardzaniem bezskurczowym.
Unikalna formuta zapobiegajgca zoétknigciu dzigki blokerom UV i dodatkom n- HALS oraz doskonate witasciwosci
samoodpowietrzajgce kwalifikujg ten produkt do bardzo szerokiego spektrum zastosowan przy indywidualnych
projektach artystycznych i rekodzielniczych.

I Krotki opis i charakterystyka

Il Obszary zastosowan

e Produkcja duzych odlewdw dekoracyjnych i wysoce przezroczystych (art & design, osadzania, lampy, kostki, kule i
wiele innych)

e Duze kolorowe zastosowania artystyczne (np. drewniane stoty rzeczne, piramidy, wysokie formy silikonowe)

e Produkcja np. duzych stotdéw rzecznych lub mebli z uwzglednieniemn maksymalnej wysokoSci odlewu i temperatury
otoczenia

Il Wtasciwosci zywicy epoksydowej

e Proporcje mieszania: 100:50 cze$ci wagowych (2:1). Nie miesza¢ objetosciowo.

e Czas przetwarzania:  ok. 16 godzin w zaleznosci od iloSci materiatu i temperatury otoczenia Czas p

e Wysoko$§¢ odlewu:  zalecane od 20 mm do 50 mm, wyzsze zalewanie mozliwe przy nizszych temperaturach
otoczenia <17°C

e Temperatura materiatu: Zalecana temperatura medidw A + B min 19°C 25°C dla maksymalnej wentylacji i
wiasciwosci ptyniecia

e Krystalicznie czyste sktadniki: Gardner < 0,5 = skutkuje wysoce przezroczystym (diamentowym)

e Ochrona przed UV: Najwyzsza mozliwa ochrona przed promieniami UV dzigki maksymalnej synergii blokeréw UV +
dodatkéw n-HALS

¢ Niska lepkoS¢: Doskonata ptynnos$¢€ zapewniajgca optymalne zwilzanie i wypetnianie podtoza

¢ Nie zawiera rozpuszczalnikdw: Technologia epoksydowa nie zawierajgca LZO

e Maksymalna zawarto$S¢ substancji statych: 100% zawartosci substancji statych

e Egzoterma: Bardzo niewielki skurcz objetosciowy, bardzo niska reakcja egzotermiczna podczas utwardzania

e Doskonata wentylacja:  Najnowsza formuta (maj 2022) z najskuteczniejszymi i najszybszymi dodatkami
odpowietrzajgcymi. Dobra odporno$¢ chemiczna na wilgo¢ i wode po catkowitym utwardzeniu

e Nietoksyczno$§¢: Bezpieczny dla ludzi i zwierzgt Po catkowitym utwardzeniu chemicznym

e Kontakt z zywnosciq: Bezpieczny w kontakcie po catkowitym utwardzeniu chemicznym utwardzanie jedzeniem

e Kompatybilno§¢ materiatowa: w tym: drewno, szkio, beton, GRP, CFRP, metal, tkanina z witbékna szklanego i
weglowego, granit, marmur, piasek kwarcowy

IV Typowe wiasciwosci

Opis: Wysoce przezroczysty, dwusktadnikowy (2K) system zywicy epoksydowej
Aspekty optyczne:
e Komponent EpoxyPlast 3D A: niebieskawo- wysoce przezroczysta ciecz (zywica epoksydowa)
e B50 Deep Pour: W wysoce przezroczysta ciecz (amina, niewypetniona)
e EpoxyPlast 3D A+B50 Deep Pour: wysoce przezroczysta ciecz (zywica epoksydowa + aming, zmieszana)

Specyfikacja EpoxyPlast 3D (sktadnik A)
Gesto$¢ w 20°C:  okoto 113g/cm?

Lepko$é w 20°C:  okoto 550 + 100 mPa*s (ISO 3219)
Wspotczynnik zatamania §wiatta: 1,542 + 0,001 (ASTM D 1747)
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Specyfikacja systemu EpoxyPlast 3D (sktadnik A) + EpoxyPlast B50 Deep Pour (sktadnik B)

Specyfikacja EpoxyPlast 3D B50 Deep Pour (sktadnik B)

Gesto$é w 20°C:  0.97 g/cm? (ISO 2811-2)
Lepko$é w 20°C: 110 mPas (ISO 3219)
Wspbtczynnik zatamania §wiatta: 1,462 + 0,001 (ASTM D 1747)

Proporcje mieszania: 100/50 czesci wagowych zywicy/utwardzacza
Gesto$¢ w 20°C: ok. 1,07 g/cm?

Lepko$¢€ poczgtkowa w 20°C: ok. 300 mPas (1SO 3219)

Zywotnoéé (20°C) 600 g, 5 cm: ok. 16 godzin

Czas wigzania (20°C) 600 g, 5 cm: ok. 32 godziny

Twardoéé Shore'a po 16 godzinach (80°C) D 71 (ISO 868)

Twardo$¢ Shore'a po 7 dniach (20°C): D 80 (ISO 868)

V. Wiasciwosci termiczne

Czas bez przyczepnosci 0,6 kg, 50 mm (20°C): ok. 72 godziny

Czas do rozformowania 0,6 kg, 50 mm (20°C): ok. 96 godzin

Temperatura zeszklenia (Tg): Po 16 godzinach w temperaturze 50°C, ISO 11359-2 ok. 48,7°C
Temperatura zeszklenia (Tg): Po 7 dniach w 22°C, ISO 11359-2 ok. 39,5°C

VI Grubosci zalewania i temperatury reakcji

Probka testowa nr 1: forma PMMA 400 x 300 mm w wentylowanym srodowisku (warunki laboratoryjne, klimatyzowane)

Temperatura Wysoko$¢ zalewania Masa zywicy w Maks. temperatura
otoczenia w mm gramach reakcji
<18°C 100 12000 >45°C
18°C 90 10800 33°C
18°C 70 8400 46°C
20°C 90 6000 39°C
23°C 30 3600 36°C
23°C 25 3000 33°C
25°C 20 1800 34°C
28°C 10 1200 36°C

Temperatury reakcji jako stosunek czasu do temperatury egzotermicznej dla tej samej ilosci zywicy

Probka nr 2: grubo$¢ Scianki kubka mieszajgcego HDPE 6 mm, Srednica wewnetrzna 95 mm, wysokos$¢ zalewania 90
mm (warunki laboratoryjne, klimatyzowane)

Temperatura Wysokosé zalewania Masa zywicy w Maks. temperatura
otoczenia W mm gramach reakcji
<18°C 90 620 >26°C
20°C 90 620 35°C
23°C 90 620 37°C
26°C 90 620 77°C
29°C 90 620 106°C

Uwaga: Najwyzsza temperatura egzotermiczna jest osiggana po ok. 22-24 godzinach. W temperaturze otoczenia
>23°C, szczyt egzotermiczny jest osiggany po ok. 6 godzinach w temperaturze 29°C lub 12 godzinach w
temperaturze 26°C.
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Uwaga: Najwyzsza temperatura egzotermiczna jest osiggana po ok. 22-24 godzinach. W temperaturze otoczenia
>23°C, szczyt egzotermiczny jest osiqgany po ok. 6 godzinach w temperaturze 29°C lub 12 godzinach w
temperaturze 26°C.

VIl Instrukcje dotyczqce przetwarzania

e Zapewni¢ niskie wahania temperatury (réznica <1°C) i bardzo dobrze wentylowane érodowisko. Nalezy nosi¢ odziez
ochronng (maska, ochrona skéry i drég oddechowych). Zywice epoksydowe i utwardzacze mogg wywotywaé
reakcje alergiczne.

e Przed rozpoczeciem pracy nalezy zawsze sprawdzi€, czy sktadnik zywicy epoksydowej nie ulegt krystalizacji
(informacje na ten temat mozna znalezé w czesci "Krystalizacja”).

"Krystalizacja"), ktérg mozna rozpoznaé po mlecznej, lepkiej lub metnej masie w sktadniku A.

e Sprawdz temperaturg otoczenia i materiatu. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ co najmniej 17°C. Idealna
Temperatura medidw komponentéw A + B powinna wynosi¢ co najmniej 19°C - 25°C, aby zapewni¢ lepszq
samowentylacje. Gesto§¢ wzrasta przy chitodniejszych mediach, co ogranicza zdolnos¢ samowentylaciji i moze
powodowac tworzenie si¢ mikropecherzykow.

Mikropecherzyki mogq nie by¢ w stanie unosi¢ sie niezaleznie. W temperaturze otoczenia >20°C, maksymalna
wysokoS¢ zalewania zostanie zmniejszona. W temperaturach <17°C maksymalna mozliwa wysoko$¢ zalewania bedzie
wzrastaé matymi krokami (konieczne niezalezne proby testowe).

Uwaga! Jesli wysokoS¢ zalewania jest zbyt wysoka, spowoduje to silng reakcje egzotermiczng skutkujgcqg
parowaniem, pekaniem, przebarwieniomi i nadmiernym tworzeniem sig pecherzykdw. Im wyzsza temperatura
otoczenia i im wigksza iloS€ mieszanki, tym nizsza mozliwa wysoko$€ zalewania przy zachowaniu tej samej
przezroczystosci. Im nizsza temperatura otoczenia przy statej ilosci zalewy, tym wieksza mozliwa wysokos§¢ zalewania.

e Przed uzyciem EpoxyPlast 3D B50 Deep Pour nalezy sprawdzi¢ kompatybilno§¢ materiatdow, ktére majg zostaé
pokryte, przeprowadzajgc wstepny test.

e Zalecanym podejsciem do najdoktadniejszego pomiaru sktadnikdw wszystkich komponentdw jest pomiar wagowy.
wagowo. EpoxyPlast 3D B50 Deep Pour jest doktadnie wazony w proporcjach 100:50 lub 2:1, zaczynajqgc od sktadnika

(A). Odchylenie, nawet marginalne, spowoduje wydtuzenie lub brak utwardzania. Zbyt wysoki dodatek utwardzacza
dodatek utwardzacza zwigksza elastyczno$¢ materiatu i zmniejsza stopief twardosci. Nadmierne dodanie sktadnika
A powoduje powstanie trwatej powtoki, ktdra nie jest juz odwracalna.

ktéry nie jest juz odwracalny z powodu poliaddycji. Maksymalny nadmiar lub 0,1% miesci sie w zakresie tolerancii.
Nigdy nie mieszaé objetosciowo (w mililitrach lub litrach).

¢ Nigdy nie mieszaj ze sobq oryginalnych pojemnikéw bez doktadnego dozowania w miarce. Poniewaz pozostatoSci
pozostajg w kanistrze/butelce Poniewaz pozostatoéci produktu pozostajg w kanistrze/butelce, nie bedzie mozliwe
uzyskanie w ten sposéb jednorodnej mieszaniny. Zawsze nalezy przelaé pojemnik/butelke do miarki

i doktadnie zwazy€ za pomocqg wagi.

e Zwro€ uwage na zalecany czas mieszania wynoszqcy od trzech do czterech minut + pdzniejsze przesadzenie do

czystego pojemnika i ponowne mieszanie przez trzy do czterech minut w celu uzyskania jednorodnej masy.
mieszanie przez trzy do czterech minut w celu uzyskania maksymalnie jednorodnej mieszaniny. Kubka do mieszania
nalezy uzywac tylko raz.

e Przestrzegaj zalecanej maksymalnej predkosci mieszania obu sktadnikéw, ktéra wynosi ok. 300 obr/min, aby
zapobiec wtrgceniom powietrza podczas mieszania.

zapobiega¢ lub minimalizowa¢ wtrgcenia powietrza podczas mieszania.

¢ Nalezy pamigtag, ze powtoki narazone na diugotrwate promieniowanie UV mogq sie miejscowo odbarwic. Wszelkie
odbarwienia. Odbarwienia nie majg wptywu na wtasciwosci materiatu.

e Zapobiegaj przekroczeniu lub spadkowi wilgotnosSci ponizej zakresu od 40 do 60%.

¢ Unika¢ kontaktu z wilgocig podczas procesu utwardzania chemicznego. Nalezy zachowa¢ co najmniej siedem,
najlepiej 14 dni w temperaturze pokojowej bez kontaktu z wodq lub wilgociaq.
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Przechowywanie w temperaturze ponizej 20°C moze przyspieszyC krystalizacje. Skrystalizowane sktadniki w szczelnie
zamknietych pojemnikach mogqg zostac

uptynnic¢ lub stopi€ krystaliczng zywice poprzez podgrzanie do temperatury 55°C - maksymalnie 70°C w gorqcej
kgpieli wodnej. Maksymalna

temperatura 70°C nie powinna zostaé przekroczona. Po udanej krystalizaciji w zywicy epoksydowej (A), pozostawié¢ do
ostygniecia do temperatury pokojowe].

do temperatury pokojowej. Krystalizacja nie jest wskaznikiem obnizenia jakosci; jest to normalny proces chemiczny,
ktéry wystepuje w przypadku zywic epoksydowych na bazie bisfenolu A.

Zywice epoksydowe na bazie bisfenolu A. Zywice epoksydowe wolne od krystalizacji sq oparte na bisfenolu A +
bisfenolu F, sq one okreslane jako

zywice A[F. Chociaz te zywice A[F sq bardzo stabilne na krystalizacje, sq one szczegblnie wrazliwe na ciepto, wiec majq
te wade, ze

nawet bez $wiatta stonecznego w niskich temperaturach (od ok. 60°C) silnie z6tkng (zétkniecie termiczne). Do
zalewania zywic do

bizuterii, konstrukcji mebli, zastosowan zewnetrznych, artystycznych i dekoracyjnych, nalezy zawsze wybieraé zywice
epoksydowq na bazie bisfenolu A.

aby zapobiec z6étknigciu termicznemu.

VIl Krystalizacja

IX. Przechowywanie

EpoxyPlast 3D (A), zywica w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu ok. 24 miesiecy, otwarta ok. 12 miesiecy.
EpoxyPlast 3D B50 Deep Pour (B), utwardzacz w oryginalnym opakowaniu ok. 12 miesigcy, otwarty ok. 12 miesiecy
Produkty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w
temperaturze pokojowej. Otwarte pojemniki muszqg

natychmiast szczelnie zabezpieczone przed wilgociq. Wszelkie pozostato$ci materiatu nalezy szybko zuzy€.

X. Czyszczenie
Narzedzia nalezy czysci¢ natychmiast po uzyciu za pomocq produktéw do czyszczenia narzedzi DIPON®.

X1 Bezpieczenstwo

EpoxyPlast 3D B50 Deep Pour nalezy stosowa¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unika¢ kontaktu
ze skérq i oczami. Nalezy

Zdecydowanie zaleca sie noszenie okularéw ochronnych, rekawic i odpowiedniej odziezy roboczej podczas aplikacii.
zalecane. Nie sta€ w poblizu otwartego ognia ani nie uzywa¢ materiatu podczas pracy.

Szczegbtowe informacje na temat bezpieczehstwa i higieny pracy, transportu, obchodzenia sie, przechowywania,
bezpieczehstwa i ochrony srodowiska mozna znalezé w DIPON®

Instrukcje bezpieczenstwa:

Tworzywo epoksydowe 100 P (A)

NIEBEZPIECZENSTWO! Zawiera: modyfikowana zywica epoksydowa Produkt reakcjii Zywice bisfenolowo-A-
epichlorohydrynowe o $redniej masie czgsteczkowej <= 700. Oksiran (patrz Pochodne mono|[(C12-14-
alkiloksy)metylo])
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INIEBEZPIECZENSTWO: H315 Dziata draznigco na skére. H317 moze powodowaé reakcje alergiczne na skérze. H319
Dziata draznigco na oczy. H411 Dziata toksycznie na organizmmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. P302+P352 W

PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢€ duzq iloscig wody z mydtem. P333+P313

W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegnqé porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P305+P351+P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodq przez kilka minut. Jesli to mozliwe, usufh soczewki
kontaktowe. Kontynuuj ptukanie. P337+P313 Jezeli podraznienie oczu utrzymuje sie: Zasiegnqé porady/zgtosié¢ sie pod
opieke lekarza.

P501 Zawarto$é/pojemnik do usuwania zgodnie z przepisami urzedowymi. EUH205 Zawiera zwiqzki zawierajgce zywice
epoksydowe. Moze powodowac reakcje alergiczne.

Tworzywo epoksydowe 100 P (B)

&>

NIEBEZPIECZENSTWO! Zawiera: Alkohol benzylowy, izoforonodiamina. Produkt reakciji: Bisfenol A, zywice
epichlorohydrynowe o Sredniej masie czgsteczkowej <= 700. m-Ksylilenodiamina. Niebezpieczefistwo: H302 szkodliwy
dla zdrowia. H314

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. H317 moze powodowac reakcje alergiczne na skorze. H4II
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki. P102 Chroni¢ przed dzie€mi. Nosi¢ odpowiednie
rekawice ochronne P280. Nosi¢ odziez ochronng. Nosi€ ochrong oczu. Nosi¢ ochrone twarzy. P301+P330+P331 W
PRZYPADKU POtKNIECIA: Wyptukaé usta. NIE wywotywaé wymiotow. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKORA (lub wiosami): Natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong odziez. Umyé skére wodg/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodq przez kilka minut. Jesli to mozliwe,
usun soczewki kontaktowe. Kontynuuj ptukanie. P310 Natychmiast Skontaktowaé si¢ z centrum informacji o
zatruciach lub z lekarzem.
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